Tasot: 2

Materiaali: FR4

Valmis paksuus: 1,57mm +/- 10%

Ulompi kerros Kuparipaksuus: 1oz

Valmis: ENIG (Au: 2-5u ")

Soldermask (vari): molemmat puolet, LPI (musta)
Silkkivari (vari): molemmat puolet, valkoinen

Sahkotesti

FINISH: TALLA HALLITUKSESTA ON IPC-6012: N KAYTTOON OTTAMINEN.
Paksuus on 0,050 uM yli 3-6 uM NICKEL.

KOPIOINNIN RUUTISET MINIMO .025 AVG, .020 MIN .. SYOTA EI OLE KYTKETTY, JOTKA EIVAT
VI.55 FINISH TAI PIENA.

Kerrosavain:

* .GM4: Board Outline
.TXT: NC Poraustiedosto

*

.GTP: Top Paste

.GTO: Top Silkscreen
.GTS: Top Soldermask
.GTL: Top Kuparikerros
.GBL: Pohja Kuparikerros
.GBS: Bottom Soldermask
.GBO: Pohjat Silkkikuomu
.GBP: alin liima

* X X X X ¥ X ¥
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http://www.o-leading.com/news/pcb-manufacturer-in-china-china-pcb-manufactur.html

